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第五节 广东超华科技股份有限公司

一、企业基本情况分析

二、企业经营情况分析

三、企业经济指标分析

四、企业盈利能力分析

五、企业偿债能力分析

六、企业运营能力分析

七、企业成本费用分析

第六节 深圳丹邦科技股份有限公司深圳丹邦科技股份有限公司

一、企业基本情况分析

二、企业经营情况分析

三、企业经济指标分析

四、企业盈利能力分析

五、企业偿债能力分析

六、企业运营能力分析

七、企业成本费用分析

第七节 惠州中京电子科技股份有限公司

一、企业基本情况分析

二、企业经营情况分析

三、企业经济指标分析

四、企业盈利能力分析

五、企业偿债能力分析

六、企业运营能力分析

七、企业成本费用分析

第八节 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

一、企业基本情况分析

二、企业经营情况分析

三、企业经济指标分析

四、企业盈利能力分析

五、企业偿债能力分析

六、企业运营能力分析

七、企业成本费用分析

第九节 金安国纪科技股份有限公司

一、企业基本情况分析

二、企业经营情况分析

三、企业经济指标分析

四、企业盈利能力分析

五、企业偿债能力分析

六、企业运营能力分析

七、企业成本费用分析

第十节 广东伊顿电子科技股份有限公司

一、企业基本情况分析

二、企业经营情况分析

三、企业经济指标分析

四、企业盈利能力分析

五、企业偿债能力分析

六、企业运营能力分析

七、企业成本费用分析

第十一节 宏恒胜电子科技（淮安）有限公司

一、企业发展基本情况

二、企业主要产品分析

三、企业主要经济指标

四、企业经营效益分析

五、企业竞争优势分析

第十二节 伟创力制造（珠海）有限公司

一、企业发展基本情况

二、企业主要产品分析

三、企业主要经济指标

四、企业经营效益分析

第十三节 富葵精密组件（深圳）有限公司

一、企业发展基本情况

二、企业主要产品分析

三、企业主要经济指标

四、企业经营效益分析

五、企业竞争优势分析

第十四节 健鼎（无锡）电子有限公司

一、企业发展基本情况

二、企业主要产品分析

三、企业主要经济指标

四、企业经营效益分析

第十五节 四海电子（昆山）有限公司

一、企业发展基本情况

二、企业主要产品分析

三、企业主要经济指标

四、企业经营效益分析

第十章 2016-2021年中国印制电路板行业发展前景及投资机会分析

第一节 2016-2021年中国印制电路板行业发展前景

一、印刷电路板行业发展驱动因素

二、印刷电路板行业发展前景分析

三、印刷电路板业产业链延伸分析

第二节 2016-2021年中国印制电路板行业发展趋势

一、印刷电路板行业整体趋势分析

二、消费电子PCB产业发展趋势

三、汽车电子PCB产业发展趋势

第三节 2016-2021年中国印制电路板行业市场规模预测

第十一章 2016-2021年中国印制电路行业投融资风险及策略分析

第一节 2016-2021年中国印制电路行业投资环境分析

一、印制电路行业宏观经济环境

二、“十二五”电子元器件市场预测

第二节 2016-2021年中国印制电路行业投资机会及风险分析

一、印制电路制造行业投资特性分析

二、印制电路行业投资机会分析

三、印制电路细分市场投资机会

（一）消费电子PCB投资机会

（二）汽车电子PCB投资机会

（三）计算机PCB投资机会

四、印制电路行业投资风险分析

（一）宏观经济风险

（二）下游需求风险

（三）消费偏好风险

（四）市场竞争风险

（五）原料价格风险

（六）出口贸易风险

（七）环保安全风险

第三节 2016-2021年中国印制电路行业投资策略分析

一、印制电路板企业投融资策略分析

二、印制电路板企业投融资渠道与选择分析

（一）印制电路板企业融资方法与渠道简析

（二）利用股权融资谋划企业发展机遇

（三）利用政府杠杆拓展企业融资渠道

（四）适度债权融资配置自身资本结构

（五）关注民间资本和外资的投资动向

第十二章 中国印制电路制造企业投融资及IPO上市策略指导

第一节 印制电路制造企业境内IPO上市目的及条件

一、印制电路制造企业境内上市主要目的

二、印制电路制造企业上市需满足的条件

（一）企业境内主板 IPO 主要条件

（二）企业境内中小板IPO主要条件

（三）企业境内创业板IPO主要条件

三、企业改制上市中的关键问题

第二节 印制电路制造企业IPO上市的相关准备

一、企业该不该上市

二、企业应何时上市

三、企业应何地上市

四、企业上市前准备

（一）企业上市前综合评估

（二）企业的内部规范重组

（三）选择并配合中介机构

（四）应如何选择中介机构

第三节 印制电路制造企业IPO上市的规划实施

一、上市费用规划和团队组建

二、尽职调查及问题解决方案

三、改制重组需关注重点问题

四、企业上市辅导及注意事项

五、上市申报材料制作及要求

六、网上路演推介及询价发行

第四节 企业IPO上市审核工作流程

一、企业IPO上市基本审核流程

二、企业IPO上市具体审核环节

三、与发行审核流程相关的事项
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